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Memory Module Quick Installation Guide

Desktop Memory

16 GB Kit (2 x 8 GB) DDR4 3200

RGB Fusion

Installation Guide

. Please turn off your computer and disconnect the AC
power cord.

. Before touching the DRAM module and/or any electronic
components on the motherboard, make sure to touch a
grounding metal object to discharge any static electricity
that might be stored on your body or clothing.

. Ifall memory slots are used, the memory with lower
density shall be removed when installing a new memory.

. Suggest to install memory with identical density & data
rate on single system for better and stable performance.

. Modules should only be inserted/ removed when the
clips are in an open position.

. During installation, make sure the memory module is
properly aligned to the slot, then fully insert the module
all the way into the slot. Proper installation should
automatically force the retaining clips to a closed
position. Always make sure the memory module is
securely installed into the memory slot on your system.

7. Turn on the computer.

Desktop Speicher

16 GB Kit (2 x 8 GB) DDR4 3200

RGB Fusion

Installatiegids

. Bitte schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie
das Netzkabel ab.

2. Bevor Sie das DRAM-Modul und/oder elektronische
Komponenten auf dem Motherboard beriihren, stellen
Sie sicher, dass Sie einen geerdeten Metallgegenstand
beriihren, um statische Elektrizitdt zu entladen, die auf
Ihrem Korper oder Ihrer Kleidung gespeichert sein kdnnte.

. Werden alle Speichersteckplétze genutzt, so muss bei
der Installation eines neuen Speichers der Speicher mit
geringerer Dichte entfernt werden.

4. Empfohlen wird die Installation von Speicher mit
identischer Dichte und Datenrate auf einem einzelnen
System fiir eine bessere und stabilere Leistung.

5. Module diirfen nur in gedffneter Position der Clips
eingesetzt/entfernt werden.

6. Vergewissern Sie sich bei der Installation, dass das

richtig auf den ist,
und stecken Sie es dann vollstandig in den Steckplatz ein.

7. Die korrekte Montage sollte die Halteklammern
automatisch in eine geschlossene Position bringen.

8. Vergewissern Sie sich \mmer dass das Spelchermodul
festin den Spei hre:
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16 GB Kit (2 x 8 GB) DDR4 3200
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Memoria Para PCs de Sobremesa

16 GB Kit (2 x 8 GB) DDR4 3200

RGB Fusion

Guia de Instalacion

. Apague la computadora y desconecte el cable de

alimentacion.

2. Antes de tocar el médulo DRAM y / o cualquier
componente electronico en la placa madre, asegurese
de tocar un objeto de metal con conexion a tierra para
descargar la electricidad estatica que pueda tener su
CUErpo 0 en su ropa.

3. Sise utilizan todas las ranuras de memoria, se
eliminaré la memoria con menor densidad cuando se
instale una nueva memoria.

4. Sugerimos instalar memorias con |la misma densidad
y velocidad de datos en un solo sistema para mejor
rendimiento y estabilidad.

5. Los médulos solo deben insertarse/retirarse cuando los

clips estan en una posicion abierta.

. Durante la instalacion, asegurese de que el médulo de

memoria esté alineado correctamente con la ranura,
Iuegc mserte completamente el modulo en \a ranura. La
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Komnnekt mogynei O3Y ans HacTonbHbIX MK
16 6aiiT (2 x 8 [Gaitt) DDR4 3200

RGB Fusion

MHCTPYKUMA N0 yCTaHOBKe

1. icTa, BblKNOYNTE puo Te
CUNoBOW kabens nuTaHus.

2. Tp bcsik DRAM nu ntoBbiM

anemponublm KOMMOHEHTaM Ha MaTepUHCKoi nnare,
06513aTenNbHO KOCHUTECH METaNnM4eckoro npeameta,
CMIOCOGHOTO BBINOAHATL (DYHKLVIO 3a3eMNEHUs!, YTOGbI
Pa3pPAANTL CTaTUHECKOE BNIEKTPUYECTBO, KOTOPOE MOXET
0CTaBaTbCA Ha Bawew Tene unu onexe.
3. Ecrm Tb Bce DIMM-p:
Aansmoayneid O3Y, 40 yCTaHOBKY HOBOW NaMATY MOAY M
C MeHblUIe/ NNOTHOCTBI0 AOMXHbI BbITh yAaneHsl. >
Pexomenrpyem yctawosuTb Mogynu O3Y oauxakosoit
nnomucm CMAGHTMYHOM CKOPOCTbI0 Nepeaayn fahtibix
TeNbHOCTY 1 CTab

asom CUCTEMbI.
01yN MOXHO WHCTannMposaTk / yAanste TONbKo B
TOM CRyuae, ecny (UKCaTopbl HaXOAATCA B OTKPLITOM
TONOKEHNM.
. B npoyecce unctannayun yeautecs, Y10 MOAynb
namsT! KOPPEKTHO COPUEHTUPOBAH 1 BBIPOBHEH NO
oTHoweHuio k DIMM-pasbemy, a satem npunoxure
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deberia forzar
los clips de retencion a una posicion cerrada. Siempre
asegurese de que el modulo de memoria esté bien
instalado en las ranuras de memoria de su sistema.

ycunue no BCed AnuHE MOAYNS U
YCTaHOBMTE €ro B pasbem. KoppekTHas uHcTannauus
CONPOBOXAAETCA aBTOMATUYECKUM NepPeBoaOM
(bUKCaTOPOB B 3aKpbITOE NMoNoxKeHue. Beeraa creaute
3a TeM, 4ToBbI MOAYNM NamMATy Gbink ycTaHOBNEHb! 6e3
nepekocos 1 Ha Bcio rny6uHy DIMM-pasbemos.
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Meméria para Computadores

16 GB Kit (2x8GB) DDR4 3200

RGB Fusion

Installation Guide

. Desligue o computador e desconecte o cabo de
alimentagao.

. Antes de tocar no modulo DRAM e / ou em qualquer
componente eletrnico da placa-mae, certifique-se
de tocar em um objeto de metal com aterramento para
descarregar qualquer eletricidade estatica que possa
estar armazenada em seu corpo ou roupa.

3. Setodos os slots de memoéria estiverem em uso, a
meméria com menor densidade serd removida ao
instalar uma nova memoéria.

. E Sugerido a instalagdo de memoria com densidade
e taxa de dados idénticas em um unico sistema para
melhor desempenho e estabilidade.

5. Os modulos s6 devem ser inseridos / removidos quando

os clipes estiverem em uma posigao aberta.

6. Durante a instalacao, verifique se 0 médulo de
memodria esté corretamente alinhado com o slot e insira
totalmente 0 modulo na ranhura. A instalagéo adequada
deve forar automaticamente os clipes de retengéo
para a posigéo fechada. Certifique-se sempre de que o
modulo de meméria esteja firmemente instalado no slot
de meméria do sistema.
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5 4 (Hazardous Subslances)

FHg

FRERENENERRE R

faen
@
o

BRI
)

ARFAGHABSIT 11364RVE R
O;
BRUT.
x
MREER.
i RE
AEK,
FATEMRR ).

LEL
L)
B F T (BB,
wa




